
2027年3月期 第1四半期

決算説明資料

2026年８月６日

東証スタンダード 証券コード：6614

©
 S

h
ik

in
o
 H

ig
h
-T

e
ch

 C
o
.,L

td
. A

ll R
ig

h
ts

 R
e
se

rv
e
d
.

株式会社シキノハイテック

髙 橋 信 一
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・2027/3期1Q 決算概要
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© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

業績ハイライト

売上高及び利益とも前期比で増収・増益

✓ 売上高は、前期比で電子システムで減収となるもマイクロエレクトロニクス及び製品開発で増収となり、全体としても微増

✓ 利益は、電子システム事業、マイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業の３事業ともに前期比で増益

（百万円 ・ ％）

2027/3期1Q実績

金額 構成比

売 上 高 1,535 100.0

販 管 費 294 19.2

営 業 利 益 19 1.2

営 業 利 益 率 1.2 -

経 常 利 益 21 1.4

当 期 純 利 益 21 1.4

2026/3期1Q 実績

金額 構成比

1,519 100.0

310 20.4

▲106 ▲7.0

▲7.0 -

▲105 ▲7.0

▲75 ▲5.0

対前期

差

16

▲16

125

-

127

96
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© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

電子システム事業

計測装置・
半導体検査

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計（アナログ・デジタル）
IPコア

製品開発事業

組み込みカメラモジュール
画像システム

事業別売上構成

事業部別売上構成に大きな変化無

電子システムの構成比が微減、マイクロエレクトロニクスと製品開発それぞれ微増

（単位：百万円）

2027/3月期１Q
売上構成

721 

(47%)

555 

(36%)

258 

(17%)

売上高
1,535

775 

(51%)

521 

(34%)

221 

(15%)

売上高
1,519

（単位：百万円）

2026/3月期1Q
売上構成



4

©
 S

h
ik

in
o
 H

ig
h
-T

e
ch

 C
o
.,L

td
. A

ll R
ig

h
ts

 R
e
se

rv
e
d
.

© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

直近３年間の受注状況

0
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3,500

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期

●受注残高は1Q期間中を通じ増加傾向で推移
●前期4Q末対比では、+687百万円。

電子システム事業 ： +375百万円
マイクロエレクトロニクス事業： ▲12百万円
製品開発事業 ： ＋324百万円

（単位：百万円）
【受注残高（全社）】
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© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

・ 電気自動車市況の停滞による専⽤計測器、民生向けEMSで受注減

・ 防衛向け計測は製作納品が進み減少も産業は受注増で前年度比微増

・ 半導体カスタム装置新型開発は完了、カスタムボードは継続受注で微減

・ 半導体エンジニアリングは車載電源向けデバイスの受注が堅調に推移

・ IP販売は小型衛星⽤へのライセンス契約により増収

・ 医療検査機器の復調及びFA検査機器関連の市況が好調で増収

・ 社会インフラ分野(海外ATM、コンビニ関連向け)受注も好調により増収

・ e-con社との協業によるサンプル受注を開始

売上増減 主要因分析

電子システム事業

マイクロエレクトロニクス事業

製品開発事業

電 子 シ ス テ ム 事 業

マイクロエレクトロニクス事業

製 品 開 発 事 業

電子システム事業の受注減をマイクロエレクトロニクス事業と製品開発事業でカバーし売上増

1,519 1,535

26/3月期1Q 27/3月期1Q

(百万円) 電子システム事業 ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業 製品開発事業

車載

専⽤計測
産業/防衛

専⽤計測

半導体

装置・ボード

半導体

エンジニアリング

産業/インフラ

カメラ

1,535

産業/ｲﾝﾌﾗｶﾒﾗ

前年比117%

▲54

＋33

+36

(721) (555） (258)

半導体装置・ボード

前年比：98％

産業/防衛専⽤計測

前年比：101％

車載専⽤計測

前年比：69％

半導体エンジニアリング

前年比：103％

IP販売

前年比：131％

民生他

EMS
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© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

経常利益増減 主要因分析

電子システム事業

マイクロエレクトロニクス事業

製品開発事業

電 子 シ ス テ ム 事 業

マイクロエレクトロニクス事業

製 品 開 発 事 業

26/3月期1Q 売上高
資材費影響

労務費 経費 研究開発費 その他 27/3月期1Q

増収、生産拠点の合理化による労務費減、棚卸資産評価損の減少等により増益

▲105

・ 減収の影響も、生産拠点の合理化や棚卸資産評価損の減少等により増益

・ 増収により、派遣費⽤増をカバーし増益

・ 増収並びに棚卸資産評価損の減少等により増益

(百万円)
21
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© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

（単位：百万円）

603

208

993

155

982

2,605

218

2,292

1,254

1,945

274

資産 負債・純資産

5,765 5,765 5,7715,771

貸借対照表

2026年3月期 期末 2027年3月期 1Q

現金及び預金

受取手形、売掛金
電子記録債権
及び契約資産

棚卸資産

その他流動資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

620

199

1,004

299

1,090

2,172

386

2,253

1,459

1,650

409

資産 負債・純資産

支払手形、買掛金及び
電子記録債務

その他流動負債

固定負債

純資産

内、自己株式
△27

✓ 流動資産 大型の進⾏基準売上案件の検収完了により契約資産が522百万円減少した一方で、
 現預金が167百万円、棚卸資産が107百万円増加

✓ 流動負債 仕入債務が135百万円増加した一方で、契約資産の資金回収や長期借入金へのシフトにより
 短期借入金が500百万円減少

✓ 純資産 配当により利益剰余金44百万円減少で純資産は前期比 38百万円減少。自己資本比率39.0%（△0.7pt）

内、自己株式
△27
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© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

人材採⽤

人材採⽤は順調に推移、人材争奪戦は継続

人材採⽤

(単位：人)

22 

7 

3 

27/3月期計画 1Q実績

新入社員

中途採⽤

10
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© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

研究開発

ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業

製品開発事業

✓ 研究開発テーマを選択、投資を集中して開発推進も一部テーマが遅延

220 

44 

研究開発費
(単位:百万円)

27/3月期
計画

27/3月期
1Q実績

研 究 開 発 主 要 テ ー マ

• 次世代JPEG

IPコア・画像処理ボード

• 介護施設向け

見守りシステム製品

• JPEG XL-SWIPの

商品化

• ミリ波レーダ・カメラ一体型

C-エイド機能強化

• バーンイン装置 • 新型個別温調装置電子システム事業

1Ｑ進捗率
20%
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© Shikino High-Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負
うものでありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当
社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以
下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一
致しない場合があります。

・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て

・比率：表示単位第１位未満を四捨五入

ご注意事項 お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役

執行役員管理本部長 舛田 敏彰

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/

本資料の取り扱いについて
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